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GLOSARIO CAPITULO 8

Buffered - <-baferd-> chip extra dentro de un médulo de memoria parareducir lacargaen las
sefales de entrada.

Cutout - <-kataut-> muesca, corte.

Keyway - <-kiwuei-> ranura de posi cionamiento.

Notch - <-nach-> ranura

L atch Notch - <-lach nach-> traba de ranura.

Unbuffered - <-anbaferd-> modulo de memoria que no tiene tecnologia buffered.

PGA - Pin Grid Array - Pines Agrupados en Grilla.

FC-PGA - Flip Chip- Pin Grid Array — Chip dado vuelta con Pines Agrupados en Grilla.
Registered - <-reyistered-> - tecnologia de buffer aplicada en memorias DDR.

PPGA - Plastic Pin Gris Array — igual a PGA pero con los pines insertados en la base
pléstica.

SSEC - Single Edge Contact Cartridge — Cartucho con conector de borde simple

SEP - Single Edge Processor —es similar a SECC pero sin la cubierta.
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